共同出展申込書

申込日　令和 ８年　　月　　日
申込締切： 令和８年６月１７日必着
（公財）かごしま産業支援センター　取引振興課行き

■ 申込む展示会を選択してください。（複数可）
☐第３回[九州]半導体産業展	☐第５回ネプコンジャパン東京秋	☐第９回ネプコンジャパン名古屋
■ 企業概要
	企業名
	

	代表者の
職・氏名
	

	所在地
（鹿児島）
	〒
鹿児島県

	事業内容
・
主要製品
	


【連絡担当者】
	部署・職名
	

	氏名
	
	ＴＥＬ
	

	携帯電話
	
	ＦＡＸ
	

	メール
	


■ 出展計画
【出展の目的】
今回の出展で得たい成果、成果を測るための指標や目標値、ターゲットとする業界等について、詳しく記載してください。
	得たい成果
	

	評価指標や
目標数値
	

	ターゲットの
業界や企業
	




【出展戦略（体制・計画）】
今回の出展で成果を得るための人員体制、会期前～会期後にかけて実施する取組みや工夫について、詳しく記載してください。　※人員は、原則１名は常時対応できる体制としてください。
	人員体制
	

	会期前の
取組み・工夫
	

	会期中の
取組み・工夫
	

	会期後の
取組み・工夫
	


【出展製品】
展示する製品や技術の区分と特徴、それらを効果的に来場者に伝えるための工夫について、詳しく記載してください。
	出展区分
（複数可）
	機器設計製作	☐精密機器関連	☐一般産機関連	☐設計（機械・電気）
部品製作	☐大物加工（1,000角～）	☐中物加工（～500角）
	☐小物加工（～100角）	☐微細加工	☐丸物加工
板金加工	☐精密板金加工	☐一般板金加工	☐建築板金加工
金型・治工具	☐プレス金型製作	☐モールド金型製作	☐その他金型製作
	☐金型パーツ製作	☐各種金型設計	☐治工具・検具製作
研削加工	☐研削・研磨加工	☐セラミック加工
樹脂関連	☐樹脂切削加工	☐射出成形
プレス加工	☐金属プレス	☐その他プレス
電気・電子	☐ハーネス製作	☐プリント基板実装
その他	内容：

	製品/技術の
特徴など
	

	特徴を伝える
ための工夫
	


■ 添付資料（各1部）
· 会社パンフレット
· 展示予定品が分かる資料（写真可）
· 納税証明書（県税及び市町村税について未納がないことの証明）　※３か月以内のもの
· 直近１期分の決算書類（貸借対照表、損益計算書）
■ 注意事項
· ご提出いただいた書類に基づき審査を行い、出展企業を決定いたします。
· 出展先は、展示会ごとに出展企業の区分が偏らないよう調整して決定いたします。
